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Lochbild fir Leiterplatte Board hole pattern
(Bestiickungsseite) (Component mounfing side)

24 x [2 =(48)

%l[lfﬁb?;?er 0 @ 0,6+005 Durchmesser des metallisierten Loches

@ 06005 [iamefer of finished plated-through hole

@ 0,7+002 Bohrungsdurchmesser des Loches
@ 0.7:002 [ameter of drilled hole

' Schichtaufbau im metallisierten Loch
(Teceeces siehe Zeichnung 114406

Metal plating of plated-through hole
see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101 Bedruckung siehe Zeichnung 401194
Missing infarmation and dimensions per [EC 61076-4-101 Marking see drawing 407194
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